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摘要(译)

本发明提供一种OLED面板及其封装方法，所述OLED面板包括：基板
（40）、形成于基板（40）上的数个OLED元件（42）、与基板（40）
相对贴合设置的封装盖板（20）及设于基板（40）与封装盖板（20）之
间且对应OLED元件（42）设置的数个密封胶框（60），所述封装盖板
（20）对应数个OLED元件（42）设有数个凸起部（22），所述凸起部
（22）周围形成有凹槽（24），所述密封胶框（60）位于所述凹槽
（24）内，所述凸起部（22）的下表面接近OLED元件（42）的上表
面。
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